JAEKJIAPALLIA ITPO BIANIOBIIHICTD

l. Pamioobnagnauns: PK-npoexmop m.m. «<EPSON» muny HA20B moodenea EB-W70, EB-W75 3 padioin-
mepdheitcom nepedaui oanux Bluetooth (IEEE 802.15.1).

2. Haiimenysanus Ta ajpeca supobnuxa: «SEIKO EPSON Corporation» (3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,
Nagano-ken 392-8502 Japan) « CEUKQ EIICOH Kopnopeiuuny» (3-5, Osa 3-xome, Cysa-in, Hazano-
Ken, 392-8502, Anonin).

3. Ha nexnapatlis BiAMOBIHOCTI BHJIaHA I/l 0COOUCTY BilNOBIAANBHICTL BHPOOHHKA.

4. O6’exr pexnapauii: PK-npoexmop m.m. «EPSON» muny HA20B mooenei EB-W70, EB-W75 3 padioinmep-
(peitcom nepeoaui oanux Bluetooth (IEEE 802.15.1).

5. O6’exT neknapanil BIANOBIa€ BUMOraM TAKHX TCXHIYHHX pErjlaMeHTIB:
- Texniunozo peznamenmy padioobraouanna, sameepoxcenozo Iocmanogoro Kadinemy Minicmpie Yipai-
Hu i) 24 mpaensn 2017 p. Ae355.

6. TTocunaHHs Ha BiINOBIHI CTaHAApPTH 3 nepeiky HALlOHAJILHUX CTAHAAPTIB, 1O OyJM 3acTocoBaHi, aGo MocH-
JIaHHS Ha [HIUI TEXHIYHI cneundikalii, o0 AKX JAeKIapyeThesl BiANOBIAHICTb:!
ACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006; AL1:2009; A1:2010; A12:2011; A2:2013; AC:2011, IDT);
JICTY EN 60825-1:2016 (EN 60825-1:2014, IDT);
JACTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT);
ACTY ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2014 (ETS1 EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);
ETSIEN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02);
ETSI EN 307 489-17 V3.1.1 (2017-02);
HACTY EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT);
JACTY EN 55024:2017 (EN 55024:2010; EN 55024:2010/41:2015, IDT);
ACTY EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT);
ACTY EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT);
ACTY ETST EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT).

7. IlpusHaueHuii Oprat 3 oLIHKH BiINOBIHOCTI

QOB «OMET'A» TOB «BLl «OMET'A» NeUA.TR. 109

(HQTNCHYEANNA, IOCHMUPIKRAITHHII HoMEp 321000 3 peccmpoM NPHIHAICHIX opeania)

Bukonas: oqinky eionogionocmi sa npouedypolo excnepmusu muny (mooyas B) Texniunozo peziameinmy
padicobnadnanna ta BUaaB cepTH(IKAT excnepTH3H TUy: NeUA. TR.109.R.0003-20 ¢io 20.01.2020 p.

8. YV BIONOBIOHMX BHIMAAKaX OMHC KOMIOHCHTIB Ta aKcecyapiB, y TOMY YHCII IPOrpaMHOTO 3a0e3McUcHHS,
3aBJAKH AIKOMY pafiooOnagHaHHs (QyHKUIOHYE 3a INPH3HAYCHHSIM I Ha SKC IOLIMPIOETHCS Ais Jiekiapauii npo
BIATIOBIIHICTh.

9. JHonarxosa indopmauis: PK-upoexmop m.m. «EPSON» muny HA20B mooenen EB-W70, EB-W75 3
padioinmepdhenicom nepedaui oanux Bluetooth (IEEE 802.15.1), we euzomosincmocs «SEIKQ EPSON
Corporation»  (3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan)/«CEHKO EIICOH
Kopnopeinuny» (3-5, Osa 3-xome, Cysa-mu, Hacano-Ken, 392-8502, Anonin) na nionpucvcmei «EPSON
Engineering (Shenzhen) Ltd.» (No.11, Keji North Ist Rd, Xili Sub-district, Nanshan District, Shen Zhen,
Guang Dong, China)/«EITCOH Inycinipine (Ilenvuncens) JImo.» (Ne 11, Keonci Hope Iem Po, Keini Cao-
dicmpixm, Hanwman Hicmpicm, lens Yorcens, Nyan dyn, Kumait), «EPSON Precision (Philippines) Inc.
Lipa Planty (Sepz, Lima Technology center, Lipa City, Batangas Province 4217, Philippines)/«EHNCOH
Hpecinen (@ininninu) Inx. JIina Haeumy (Cens, JTina Texnonoonci yenmp, Jlina Cimi, Bamaneac Hpoginc
4217, ®ininniny).

[lignucano Bij iMeHi BUpoOHHKa yrosnosancenum npedcmasnurom Ipeocmasnuymeo « EINCOH €BPOITA
B.B.» (04050, Yxpaina, m. Kuis, eyr. Muxonu IT lt.ugfggrg;rc\a{‘)lé;‘: fcg;pn.cﬁA, o.15).

M. Kuis, Yepaina () % "’“\20 ciuns 2020 p.
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